
2023 年嵌入式芯片与系统设计竞赛-芯片设计赛道参赛作品

知识产权声明书

本单位（本人）谨声明，“2023 全国大学生嵌入式芯片与设

计 竞 赛 - 芯 片 设 计 赛 道 ” 的 参 赛 作 品 （ 作 品 名

称: ）由

独立创作（合作）完成，材料真实、准确、完整，且不存在任何

知识产权争议，本单位（个人）对该作品拥有完全知识产权。

本单位(个人)同意大赛组委会根据宣传推广等非商业性用

途的需要,在相关媒体等播出、放映、展览、出版本人作品。

本单位(个人)承诺如实填写参赛报名表等相关内容,并对所

填写内容负法律责任。如果本单位(个人)作品在大赛及后续事宜

（包括但不限于获奖、获得投资等）发生有关知识产权的法律纠

纷,本单位(个人)将承担法律责任，特此声明。

声明人签字（全体成员）：

所在学院盖章或指导老师签字：

年 月 日


